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20152015 新产品发表暨
新 春 联 谊 日

場地:
日期: 2015年 3月 25日 (三)

深圳香格里拉大酒店：深圳市建設路1002号 火車站東側
新的一年又来临，在这个充满新春喜悦的日子，德律科技对您一路的扶持
及协助充满感激，感谢您们的支持让我们在每一年都能持续不断的成长，
在未来的日子里，德律科技会继续的鞭策自己。我们诚挚邀请您前来参加
德律科技一年一度的迎春联谊会，和我们分享这一年来的最新产品和研发
成果，期待与各位再次相聚，欢迎各位前来交流您的宝贵意见。

本次新产品发表暨用户迎春联谊将于2015年3月25日(三)，于深圳香格里
拉大酒店3F大宴会厅举行，竭诚欢迎您的莅临与指教！

TINY
ICT [TR5001T SII TINY]

业界体积最小、重量最轻巧、功能最强大的 
TINY组装电路板测试机，藉由平行测试配
置，增加测试产能，大幅节省生产成本。

INLINE
ICT
[TR5001 INLINE]
[TR518 SII INLINE]
超越同级机种的高速多功能在线型组装电
路板测试机，具有多点测试与功能测试，可
达成最高生产效率。

2D+3D
AOI

[TR7710, TR7700 SII Plus ]
[TR7500 SIII 3D]

引领检测新「视」界的2D+3D检测技术，可检
测最新型微小组件(0201 mm, 008004 in)，具
备走停式与动态取像检测技术，达到完整的检
测覆盖率。

3D cT
AXI [3D CT Demonstration]

新一代革命性计算机断层扫描技术(CT)，
并配有独步业界的封装BGA多层3D检测，
与超高速、易操作的全新接口，搭载六轴连
动的新世代3D AXI，可满足所有穿透式检
验需求。

3D SPI[TR7007D/Q]
跨世代走停式3D SPI检测机，搭配全新无
阴影检测技术与新世代软件配备，可大幅
提升SMT的良率与产能。

intro[Opening]
TRI–业界唯一提供一站式解决方案，协
助您提升生产价值并降低生产成本，是
您全方位的PCBA测试伙伴。
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深圳市建設路1002号 火車站東側
Tel: +86 755 8233 0888
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http://marketing.tri.com.tw/2015seminar/sz.aspx

